1、 测量范围：X轴≥900mm，Y轴≥2000mm，Z轴≥800mm，满足公司现有及未来3 年内精密零部件的检测需求。
2、 测量精度：MPE_E(空间长度测量误差)≤2.2+3.3L/1000um，MPE_P(单点测量误差)≤2.2um，确保高精度检测需求。
3、 探针系统：配备自动探针交换架(可容纳8支探针)，支持红宝石探针(直径0.5-5mm)，满足不同材质、不同结构产品的检测需求(如深孔、狭小缝隙)。
4、 控制系统：采用进口高精度数控系统，支持自动编程(离线编程软件，可导入CAD模型生成测量程序)、批量测量、数据自动导出(格式兼容Excel、PDF、CAD等)。
5、 驱动方式：采用伺服电机驱动，配备光栅尺(分辨率0.1um)，确保运动稳定性与定位精度，支持高速测量(最大移动速度500mm/s)。
6、 环境适应性:工作温度范围 18-22C(温度波动0.5C/h)，湿度 40%-60%。
7、 软件功能:具备几何尺寸与形位公差测量(如位置度、轮廓度、圆度等)、CPK过程能力分析、SPC统计过程控制、检测报告自动生成等功能。
8、 售后服务：供应商需提供设备安装调试(含地基建设指导)、操作人员培训(不少于5人次，理论+实操培训)、1年免费质保(含零部件更换与上门维修)、质保期后终身技术支持与维护服务，响应时间24小时(国内售后服务点)。
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